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USamsung Electronics Co., Ltd.  (大韓民国) との包括契約に関するお知らせ U 

 

当社と Samsung Electronics Co., Ltd.(大韓民国)は、下記のとおり包括契約に関し合意し、平

成 16 年 11 月 22 日に契約調印を予定しておりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．包括契約の趣旨と内容 

今回の包括契約は、当社が Samsung Electronics Co., Ltd.の携帯端末製品群に、最先端イン

ターネットソフトウェア技術を提供するパートナーとして選ばれ、締結するものであります。

当社は、今後広く同社携帯端末製品群向けに当社製ソフトウェアの開発・移植を行い、来期以

降同社製品が順次出荷されるものです。 

 

２．包括契約先の概要 

(1) 商号    Samsung Electronics Co., Ltd. 

(2) 主な事業内容 一般消費者向け電化製品/モニター関連の製造、及び通信機器端末関

連事業。 

(3) 所在地 HR Center, SAMSUNG Main Bldg, 23Fl.-Ka, Taepyung-ro, Chung-gu, 

Seoul, Korea 

(4) 代表者    Ki Tae Lee, President 

(5) 設立年月日   昭和 44 年 1 月 

(6) 資本金    約    77,871 百万円 (単体：平成 15 年 12 月 31 日現在) 

(7) 売上高    約 3,790,943 百万円 (単体：平成 15 年 12 月 31 日現在) 

(8) 経常利益    約   600,581 百万円 (単体：平成 15 年 12 月 31 日現在) 

(9) 当期純利益(税引後) 約   518,338 百万円 (単体：平成 15 年 12 月 31 日現在) 

                 (11 月 18 日付東京三菱銀行公示レート TTM 1$=104.12 円で換算) 

(10) 従業員数    約 63,000 名強 

 
３．契約調印日 

平成 16 年 11 月 22 日 本契約調印予定 （同骨子に関する覚書は既に調印済） 

 
４．今後の見通し 
本契約により、開発費用として今期約 5億円の製品売上高を見込んでおります。なお、当社製
ソフトウェアを搭載した同社製品の出荷は来期以降となりますが、これによる業績への影響に

つきましては、具体的な内容が決定され次第、お知らせいたします。 
以 上 


